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Specification Model: I-Box 8450 Model: I-Box 8451 Model: I-Box 8454
Système

Processeur VIA Eden Esther 1.2GHz processeur VIA Eden Esther 1.2GHz processeur VIA Eden Esther 1.2GHz processeur

BIOS AMI BIOS AMI BIOS AMI BIOS

Chipset Système VIA CX700M VIA CX700M VIA CX700M

Chip E/S VIA VT1211 VIA VT1211 VIA VT1211

Mémoires Intégré 512MB DDR2 Intégré 512MB DDR2 Intégré 512MB DDR2

Port E/S
EIDE

(UltraDMA133,44Pin 2.0 Pitch)

SATAII 1 port 1 port 1 port

Clavier PS/2 1 port 1 port 1 port

Souris PS/2 1 port 1 port 1 port

Imprimante 1 port 1 port N/A

RS-232 2 ports N/A N/A

USB 2 ports (one in front) 2 ports (one in front) 6 ports (one in front)

Compact Flash Type I/II N/A 1 slot 1 slot

Mini-PCI socket 124-Pin N/A 1 socket 1 socket

Affichage
Sortie VGA VGA VGA

Chipset
Integrated VIA UniChrome Pro II, 2D/3D 
Graphics with MPEG4 and WMV9 decoding 
accelerator

Integrated VIA UniChrome Pro II, 2D/3D 
Graphics with MPEG4 and WMV9 decoding 
accelerator

Integrated VIA UniChrome Pro II, 2D/3D 
Graphics with MPEG4 and WMV9 decoding 
accelerator

Mémoire d'Affichage jusqu'à 64MB share system memory jusqu'à 64MB share system memory jusqu'à 64MB share system memory

Resolution jusqu'à 1920x1440 jusqu'à 1920x1440 jusqu'à 1920x1440

Audio
AC97 2.2(Codec) VIA Vinyl VT1708 VIA Vinyl VT1708 VIA Vinyl VT1708

Interface Audio Mic in, Line out Mic in, Line out Mic in, Line out

Ethernet
Realtek RTL8100B

10/100 Base-T Ethernet

Remote Boot ROM fonction boot ROM  intégrée  fonction boot ROM  intégrée  fonction boot ROM  intégrée  

Option
Disque Dur 2.5"

Support

Wireless IEEE 802.11b/g N/A Optional Optional

Mecannique & Environnement
Alimentation Puissance +5V@4A +5V@4A +5V@4A

Seuil Temp. 0~60°C (32-140°F) 0~60°C (32-140°F) 0~60°C (32-140°F)

Seuil d' Humidité 0~90% relative humidity, non-condensing 0~90% relative humidity, non-condensing 0~90% relative humidity, non-condensing

Dimension(LHxl) 170x123x56mm 170x123x56mm 170x123x56mm

Poids 970g 970g 970g

Certification CE,FCC CE,FCC CE,FCC

Yes Yes N/A

1 port 1 port 1 port

1 chipset 1 chipset 1 chipset
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Specification Model: I-Box 8450 Model: E-Box 4852 Model: E-Box 4853

Système
Processeur VIA Eden Esther 1.2GHz processeur VIA Eden Esther 1.2GHz processeur VIA Eden Esther 1.2GHz processeur

BIOS AMI BIOS AMI BIOS AMI BIOS

Chipset Système VIA CX700M VIA CX700M VIA CX700M

Chip E/S VIA VT1211 VIA VT1211 VIA VT1211

Mémoires Intégré 512MB DDR2 Intégré 512MB DDR2 Intégré 512MB DDR2

Port E/S
EIDE

(UltraDMA133,44Pin 2.0 Pitch)

SATAII 1 port 1 port 1 port

Clavier PS/2 1 port 1 port 1 port

Souris PS/2 1 port 1 port 1 port

Imprimante 1 port 1 port 1 port

RS-232 2 ports N/A N/A

USB 2 ports (one in front) 2 ports (one in front) 2 ports (one in front)

Compact Flash Type I/II N/A 1 slot 1 slot

Mini-PCI socket 124-Pin N/A 1 socket N/A

Affichage
Sortie VGA VGA VGA

Chipset
Integrated VIA UniChrome Pro II, 2D/3D 
Graphics with MPEG4 and WMV9 decoding 
accelerator

Integrated VIA UniChrome Pro II, 2D/3D 
Graphics with MPEG4 and WMV9 decoding 
accelerator

Integrated VIA UniChrome Pro II, 2D/3D 
Graphics with MPEG4 and WMV9 decoding 
accelerator

Mémoire d'Affichage jusqu'à 64MB share system memory jusqu'à 64MB share system memory jusqu'à 64MB share system memory

Resolution jusqu'à 1920x1440 jusqu'à 1920x1440 jusqu'à 1920x1440

Audio
AC97 2.2(Codec) VIA Vinyl VT1708 VIA Vinyl VT1708 VIA Vinyl VT1708

Interface Audio Mic in, Line out Mic in, Line out Mic in, Line out

Ethernet
Realtek RTL8100B

10/100 Base-T Ethernet

Remote Boot ROM fonction boot ROM  intégrée  fonction boot ROM  intégrée  fonction boot ROM  intégrée  

Option
Disque Dur 2.5"

Support

Wireless IEEE 802.11b/g N/A Optional N/A

Mecannique & Environnement
Alimentation Puissance +5V@4A +5V@4A +5V@4A

Seuil Temp. 0~60°C (32-140°F) 0~60°C (32-140°F) 0~60°C (32-140°F)

Seuil d' Humidité 0~90% relative humidity, non-condensing 0~90% relative humidity, non-condensing 0~90% relative humidity, non-condensing

Dimension(LHxl) 170x123x56mm 170x123x56mm 170x123x56mm

Poids 970g 970g 970g

Certification CE,FCC CE,FCC CE,FCC

Yes Yes

1 port

2 chipsets

Yes

1 port 1 port

1 chipset 2 chipsets




